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(57)摘要

本发明提供一种具有蚀刻功能的可剥胶及

蚀刻方法，所述可剥胶包括：蚀刻剂0.05-20份、

树脂20-80份、无机填料5-20份，所述树脂为光固

化树脂以及热固化树脂中的至少一种；在需要对

基板上的导电膜层进行图案化处理加工时，直接

将上述可剥胶涂覆在导电膜层上对导电膜层进

行蚀刻，经高温固化和/或紫外线固化所述可剥

胶后，将可剥胶剥离即可形成需要的导电图案，

从而在对所述导电膜层进行图案化处理加工的

过程中不需要经过去离子水冲洗以及烘烤等步

骤，即，通过上述具有蚀刻功能的可剥胶能够实

现免冲洗的蚀刻工艺。
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1.一种具有蚀刻功能的可剥胶，用以蚀刻纳米银及纳米铜透明导电膜，其特征在于：所

述可剥胶包括：蚀刻剂0.05-20份、树脂20-80份、无机填料5-20份，所述蚀刻剂为过氧化物、

过氧化物与酸或络合剂的混合物、硫单质、有机过硫化物、硫氰酸及其盐、硫醇、二价铜盐、

三价铁盐、氧化性酸及其盐、二元胺及多元胺中的至少一种；所述树脂为光固化树脂以及热

固化树脂中的至少一种，所述树脂为丙烯酸类树脂、聚氨酯树脂、苯乙烯类树脂、环氧树脂

中的至少一种；且所述树脂中包含丙烯酸类树脂时，同时加入乙二醇；所述树脂中包含聚氨

酯树脂时，同时加入乙二醇；所述树脂中包含苯乙烯类树脂时，同时加入PVC糊树脂或氯蜡

树脂；所述树脂中包含环氧树脂时，同时加入PVC糊树脂。

2.如权利要求1所述的可剥胶，其特征在于：所述无机填料为纳米碳酸钙、纳米二氧化

硅、纳米二氧化钛、纳米硫酸钡中的至少一种。

3.如权利要求1所述的可剥胶，其特征在于：所述可剥胶的原料还包括：增塑剂5-20份。

4.如权利要求3所述的可剥胶，其特征在于：所述增塑剂为邻苯二甲酸酯类、脂肪酸酯

类、磷酸酯类、环氧酯类、多元醇酯类、氯蜡酯类中的至少一种。

5.如权利要求1所述的可剥胶，其特征在于：所述可剥胶的原料还包括：颜料0.5-10份；

所述颜料为群菁蓝、钴蓝、酞菁蓝中的一种。

6.如权利要求1所述的可剥胶，其特征在于：所述可剥胶的原料还包括：其他功能性添

加剂0.05-5份；所述其他功能性添加剂包括消泡剂、光引发剂、稳定剂、流平剂、偶联剂中的

至少一种。

7.一种蚀刻方法，用以对基板上的导电膜层进行蚀刻，其特征在于：所述蚀刻方法包括

如下步骤：将权利要求1-6中任意一项所述可剥胶涂覆在导电膜层上对所述导电膜层进行

蚀刻，高温固化和/或紫外线固化所述可剥胶后，将可剥胶剥离从而形成导电图案。
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具有蚀刻功能的可剥胶及蚀刻方法

技术领域

[0001] 本发明涉及显示、触控、光伏领域，尤其涉及一种具有蚀刻功能的可剥胶及基于该

可剥胶的蚀刻方法。

背景技术

[0002] 纳米银及纳米铜透明导电膜具有柔性特征，因此，在柔性显示、触控传感器、太阳

能电池、可穿戴设备等领域具有广泛的应用。在上述应用中，需要对导电层进行图案化处理

加工，例如通过黄光蚀刻、丝网印刷蚀刻膏等方式进行加工。以丝网印刷蚀刻膏为例，其蚀

刻过程包括蚀刻膏体印刷、烘烤、冲洗等工序。上述湿法蚀刻工艺都有至少一步去离子水冲

洗步骤，水洗后需要烘烤以除去表面的水分。因此，迫切需要开发一种免冲洗的蚀刻工艺。

[0003] 有鉴于此，有必要提供一种具有蚀刻功能的可剥胶及蚀刻方法以解决上述问题。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种具有蚀刻功能的可剥胶及蚀刻方法。

[0005] 为实现上述发明目的，本发明采用如下技术方案：一种具有蚀刻功能的可剥胶，所

述可剥胶包括：蚀刻剂0.05-20份、树脂20-80份、无机填料5-20份，所述树脂为光固化树脂

以及热固化树脂中的至少一种。

[0006] 作为本发明进一步改进的技术方案，所述蚀刻剂为过氧化物、过氧化物与酸或络

合剂的混合物、硫单质、有机过硫化物、硫氰酸及其盐、硫醇、二价铜盐、三价铁盐、氧化性酸

及其盐、二元胺及多元胺中的至少一种。

[0007] 作为本发明进一步改进的技术方案，所述树脂为丙烯酸类树脂、聚氨酯树脂、苯乙

烯类树脂、环氧树脂中的至少一种。

[0008] 作为本发明进一步改进的技术方案，所述无机填料为纳米碳酸钙、纳米二氧化硅、

纳米二氧化钛、纳米硫酸钡中的至少一种。

[0009] 作为本发明进一步改进的技术方案，所述可剥胶的原料还包括：增塑剂5-20份。

[0010] 作为本发明进一步改进的技术方案，所述增塑剂为邻苯二甲酸酯类、脂肪酸酯类、

磷酸酯类、环氧酯类、多元醇酯类、氯蜡酯类中的至少一种。

[0011] 作为本发明进一步改进的技术方案，所述可剥胶的原料还包括：颜料0.5-10份；所

述颜料为群菁蓝、钴蓝、酞菁蓝中的一种。

[0012] 作为本发明进一步改进的技术方案，所述可剥胶的原料还包括：其他功能性添加

剂0.05-5份；所述其他功能性添加剂包括消泡剂、光引发剂、稳定剂、流平剂、偶联剂中的至

少一种。

[0013] 为实现上述发明目的，本发明还提供一种蚀刻方法，用以对基板上的导电膜层进

行蚀刻，所述蚀刻方法包括如下步骤：将上述可剥胶涂覆在导电膜层上对所述导电膜层进

行蚀刻，高温固化和/或紫外线固化所述可剥胶后，将可剥胶剥离从而形成导电图案。

[0014] 本发明的有益效果是：本发明中的具有蚀刻功能的可剥胶，在需要对基板上的导
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电膜层进行图案化处理加工时，直接将上述可剥胶涂覆在导电膜层上对导电膜层进行蚀

刻，经高温固化和/或紫外线固化所述可剥胶后，将可剥胶剥离即可形成需要的导电图案，

从而在对所述导电膜层进行图案化处理加工的过程中不需要经过去离子水冲洗以及烘烤

等步骤，即，通过上述具有蚀刻功能的可剥胶能够实现免冲洗的蚀刻工艺。

具体实施方式

[0015] 以下将结合各实施方式对本发明进行详细描述。

[0016] 本发明提供一种具有蚀刻功能的可剥胶，所述可剥胶包括：蚀刻剂0.05-20份、树

脂20-80份、无机填料5-20份，所述树脂为光固化树脂以及热固化树脂中的至少一种，一方

面，在将该可剥胶涂覆在导电膜层上后，所述可剥胶中的蚀刻剂成分即与所述导电膜层相

接触并对所述导电膜层进行蚀刻；另一方面，可剥胶对导电膜层进行蚀刻后，经高温固化

和/或紫外线固化所述可剥胶后，能够直接将可剥胶剥离即可形成需要的导电图案，因而在

对所述导电膜层进行蚀刻的过程中不需要经过去离子水冲洗以及烘烤等步骤，即，通过上

述具有蚀刻功能的可剥胶能够实现免冲洗的蚀刻工艺。

[0017] 所述蚀刻剂为过氧化物、过氧化物与酸或络合剂的混合物、硫单质、有机过硫化

物、硫氰酸及其盐、硫醇、二价铜盐、三价铁盐、氧化性酸及其盐、二元胺及多元胺中的至少

一种。

[0018] 所述树脂为丙烯酸类树脂、聚氨酯树脂、苯乙烯类树脂、环氧树脂中的至少一种，

以赋予所述可剥胶的胶层足够的内聚强度和粘接力。

[0019] 所述无机填料为纳米碳酸钙、纳米二氧化硅、纳米二氧化钛、纳米硫酸钡中的至少

一种，以增强固化后可剥胶的可剥性。

[0020] 进一步地，所述可剥胶的原料还包括：增塑剂5-20份，能够增强固化后的可剥胶的

柔韧性。

[0021] 所述增塑剂为邻苯二甲酸酯类、脂肪酸酯类、磷酸酯类、环氧酯类、多元醇酯类、氯

蜡酯类中的至少一种。

[0022] 进一步地，所述可剥胶的原料还包括：颜料0.5-10份，所述颜料主要对所述可剥胶

起着色作用。

[0023] 所述颜料为群菁蓝、钴蓝、酞菁蓝中的一种。

[0024] 进一步地，所述可剥胶的原料还包括：其他功能性添加剂0.05-5份；所述其他功能

性添加剂包括消泡剂、光引发剂、稳定剂、流平剂、偶联剂中的至少一种。

[0025] 下面结合具体实施例对本发明作进一步说明：

[0026] 实施例1：可剥胶包括双氧水10份，乙酸1份，丙烯酸酯预聚体30份，丙烯酸树脂20

份，纳米二氧化硅粉体20份，水10份，乙二醇8份  ，酞菁蓝1份。其中，乙酸的作用是促进双氧

水的蚀刻，水作为溶剂、乙二醇具有保湿的作用，能够增加固化后的可剥胶的可剥性。

[0027] 所述可剥胶的制备方法为：在常温常压下，将丙烯酸酯预聚体、丙烯酸树脂、纳米

二氧化硅粉体、双氧水、乙酸、水、乙二醇以及酞菁蓝搅拌均匀分散即得到具有蚀刻功能的

可剥胶。

[0028] 当然，也可以在常温常压下，先将丙烯酸酯预聚体、丙烯酸树脂以及纳米二氧化硅

粉体先在常温常压下搅拌均匀分散，然后再加入双氧水、乙酸、水、乙二醇以及酞菁蓝，并进
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一步搅拌均匀分散后得到具有蚀刻功能的可剥胶。

[0029] 实施例2：可剥胶包括氯化铜1份，聚氨酯预聚体30份，丙烯酸树脂20份，纳米二氧

化硅20份，水10份，乙二醇18份，酞菁蓝1份。其中，水作为溶剂、乙二醇具有保湿的作用，能

够增加固化后的可剥胶的可剥性。

[0030] 可剥胶2的制备方法为：在常温常压下，将聚氨酯预聚体、丙烯酸树脂、纳米二氧化

硅、氯化铜、水、乙二醇以及酞菁蓝搅拌均匀分散即得到具有蚀刻功能的可剥胶。

[0031] 当然，也可以在常温常压下，先将聚氨酯预聚体、丙烯酸树脂、纳米二氧化硅均匀

分散后，加入氯化铜、水、乙二醇、酞菁蓝，进一步搅拌均匀分散后得到具有蚀刻功能的可剥

胶。

[0032] 实施例3：可剥胶包括硫磺粉1份，十氢萘10份，PVC糊树脂50份，环氧树脂10份，增

塑剂10份，纳米二氧化硅粉体17份，酞菁蓝1份，消泡剂0.5份，热稳定剂0.5份。其中，十氢萘

的作用是用以溶解硫磺粉。

[0033] 可剥胶的制备方法为：在常温常压下，将PVC糊树脂、环氧树脂、增塑剂、纳米二氧

化硅粉体、硫磺粉、十氢萘、酞菁蓝、消泡剂以及热稳定剂搅拌均匀分散后即得到具有蚀刻

功能的可剥胶。

[0034] 当然，也可以在常温常压下，先将PVC糊树脂、环氧树脂、增塑剂、纳米二氧化硅粉

体均匀分散，再加入硫磺粉、十氢萘、酞菁蓝、消泡剂、热稳定剂，进一步搅拌均匀分散后即

得到具有蚀刻功能的可剥胶。

[0035] 实施例4：可剥胶包括十二硫醇5份，  PVC糊树脂50份，甲基苯乙烯树脂10份，增塑

剂10份，纳米二氧化硅粉体18份，酞菁蓝1份，消泡剂0.5份，热稳定剂0.5份，其中，甲基苯乙

烯树脂作为基体树脂本身具有增塑或增硬的作用，从而能够加强固化后的可剥胶的柔韧性

以及强度。

[0036] 可剥胶的制备方法为：在常温常压下，将PVC糊树脂、甲基苯乙烯树脂、增塑剂、纳

米二氧化硅粉体、十二硫醇、酞菁蓝、消泡剂、热稳定剂搅拌均匀分散即得到具有蚀刻功能

的可剥胶。

[0037] 当然，也可以在常温常压下，先将PVC糊树脂、甲基苯乙烯树脂、增塑剂、纳米二氧

化硅粉体均匀分散，再加入十二硫醇、酞菁蓝、消泡剂、热稳定剂，冰进一步搅拌均匀分散后

得到具有蚀刻功能的可剥胶。

[0038] 实施例5：可剥胶包括聚硫醇5份，氯蜡树脂50份，甲基苯乙烯树脂10份，增塑剂20

份，纳米硫酸钡粉体12份，酞菁蓝1份，偶联剂1份，消泡剂0.5份，热稳定剂0.5份。其中，偶联

剂能够改善分散性以及粘合性。

[0039] 可剥胶的制备方法为：在常温常压下，将氯蜡树脂、甲基苯乙烯树脂、增塑剂、纳米

硫酸钡粉体、聚硫醇、酞菁蓝、偶联剂、消泡剂、热稳定剂搅拌均匀分散即得到具有蚀刻功能

的可剥胶。

[0040] 当然，也可以先将氯蜡树脂、甲基苯乙烯树脂、增塑剂、纳米硫酸钡粉体均匀分散

后，再加入聚硫醇、酞菁蓝、偶联剂、消泡剂、热稳定剂并进一步搅拌均匀分散后得到具有蚀

刻功能的可剥胶。

[0041] 实施例6：可剥胶包括硫氰酸及其盐20份，PVC糊树脂50份，甲基苯乙烯树脂10份，

增塑剂5份，群菁蓝0.5份，消泡剂0.05份，纳米硫酸钡粉体12份，其中，甲基苯乙烯树脂作为
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基体树脂本身具有增塑或增硬的作用，从而能够加强固化后的可剥胶的柔韧性以及强度。

[0042] 可剥胶的制备方法为：在常温常压下，将硫氰酸及其盐，PVC糊树脂、甲基苯乙烯树

脂、增塑剂、酞菁蓝、纳米硫酸钡粉体，消泡剂搅拌均匀分散即得到具有蚀刻功能的可剥胶。

[0043] 当然，也可以先将PVC糊树脂、甲基苯乙烯树脂、增塑剂、纳米硫酸钡粉体均匀分散

后，再加入硫氰酸及其盐、酞菁蓝，消泡剂，并进一步搅拌均匀分散后得到具有蚀刻功能的

可剥胶。

[0044] 实施例7：可剥胶包括丙二胺20份，PVC糊树脂50份，甲基苯乙烯树脂10份，群菁蓝

0.5份，消泡剂1份，热稳定剂1份，流平剂1份，纳米硫酸钡粉体12份，其中，甲基苯乙烯树脂

作为基体树脂本身具有增塑或增硬的作用，从而能够加强固化后的可剥胶的柔韧性以及强

度。

[0045] 可剥胶的制备方法为：在常温常压下，将丙二胺，PVC糊树脂、甲基苯乙烯树脂、流

平剂、群菁蓝、消泡剂、纳米硫酸钡粉体，热稳定剂搅拌均匀分散即得到具有蚀刻功能的可

剥胶。

[0046] 当然，也可以先将PVC糊树脂、甲基苯乙烯树脂、纳米硫酸钡粉体均匀分散后，再加

入丙二胺、群菁蓝、消泡剂、流平剂、热稳定剂并进一步搅拌均匀分散后得到具有蚀刻功能

的可剥胶。

[0047] 实施例8：可剥胶包括硫酸0.05份，PVC糊树脂10份，甲基苯乙烯树脂10份，群菁蓝

10份，纳米硫酸钡粉体5份，消泡剂2份，热稳定剂2份，流平剂1份，其中，甲基苯乙烯树脂作

为基体树脂本身具有增塑或增硬的作用，从而能够加强固化后的可剥胶的柔韧性以及强

度。

[0048] 可剥胶的制备方法为：在常温常压下，将硫酸，PVC糊树脂、甲基苯乙烯树脂、流平

剂、群菁蓝、消泡剂、纳米硫酸钡粉体，热稳定剂搅拌均匀分散即得到具有蚀刻功能的可剥

胶。

[0049] 当然，也可以先将PVC糊树脂、甲基苯乙烯树脂、纳米硫酸钡粉体均匀分散后，再加

入硫酸、群菁蓝、消泡剂、流平剂、热稳定剂并进一步搅拌均匀分散后得到具有蚀刻功能的

可剥胶。

[0050] 实施例9：可剥胶包括三氯化铁5份，氯蜡树脂60份，甲基苯乙烯树脂20份，增塑剂2

份，纳米二氧化硅5份，酞菁蓝1份，偶联剂1份，消泡剂1份，热稳定剂1份。其中，偶联剂能够

改善分散性以及粘合性。

[0051] 可剥胶的制备方法为：在常温常压下，将氯蜡树脂、甲基苯乙烯树脂、增塑剂、纳米

二氧化硅、三氯化铁、酞菁蓝、偶联剂、消泡剂、热稳定剂搅拌均匀分散即得到具有蚀刻功能

的可剥胶。

[0052] 当然，也可以先将氯蜡树脂、甲基苯乙烯树脂、增塑剂、纳米二氧化硅均匀分散后，

再加入三氯化铁、酞菁蓝、偶联剂、消泡剂、热稳定剂并进一步搅拌均匀分散后得到具有蚀

刻功能的可剥胶。

[0053] 进一步地，本发明还提供一种利用上述可剥胶的蚀刻方法，用以对基板上的导电

膜层进行蚀刻，所述蚀刻方法包括如下步骤：将上述可剥胶涂覆在导电膜层上对所述导电

膜层进行蚀刻，高温固化和或紫外线固化所述可剥胶后，将可剥胶剥离从而形成导电图案。

[0054] 综上所述，本发明中的具有蚀刻功能的可剥胶，在需要对基板上的导电膜层进行
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图案化处理加工时，直接将上述可剥胶涂覆在导电膜层上对导电膜层进行蚀刻，经高温固

化和/或紫外线固化所述可剥胶后，将可剥胶剥离即可形成需要的导电图案，从而在对所述

导电膜层进行图案化处理加工的过程中不需要经过去离子水冲洗以及烘烤等步骤，即，通

过上述具有蚀刻功能的可剥胶能够实现免冲洗的蚀刻工艺。

[0055] 应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一

个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说

明书作为一个整体，各实施方式中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可

以理解的其他实施方式。

[0056] 上文所列出的一系列的详细说明仅仅是针对本发明的可行性实施方式的具体说

明，它们并非用以限制本发明的保护范围，凡未脱离本发明技艺精神所作的等效实施方式

或变更均应包含在本发明的保护范围之内。
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